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Abstract (en)
In an electrolyte for electroless plating with nickel films with residual compressive stress, containing a nickel base salt (I), reducing agent, chelant,
accelerator and stabilizer, (I) is Ni acetate in an initial concentration of 12-26 g/l. An Independent claim is also included for the process for electroless
plating with this electrolyte, in which uniform Ni films are deposited at a constant high rate of deposition of not less than 7-12 microns/hour, with a
throughput of not less than 15-22 MTO (metal turn-over) = 70-110 g Ni/l.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen Elektrolyten zur stromlosen Abscheidung von Metallschichten mit Druckeigenspannungen, enthaltend ein
Metallbasissalz, ein Reduktionsmittel, einen Komplexbildner, Beschleuniger und einen Stabilisator. Um einen Elektrolyten der vorgenannten Art
bereitzustellen, aus dem längeren Zeitraum gleichmäßige, poren- und rißfreie Metall-Phosphor-Überzüge mit konstanten Schichteigenschaften und
hohen Phosphorgehalten, bei einer erhöhten Abscheidegeschwindigkeit, abgeschieden werden können, wird mit der Erfindung vorgeschlagen,
daß der Elektrolyt als Metallbasissalz ein Metallsalz aufweist, dessen Anionen mindestens ein Kohlenstoffatom enthalten und daß in einer
Ausgangskonzentration von 0,01 bis 0,3 mol/l vorliegt. Als Metallsalz dessen Anionen mindestens ein Kohlenstoffatom enthalten, wird mindestens
ein Salz aus der Gruppe bestehend aus Metallacetat, Metallformiat, Metalloxalat, Metallpropionat, Metallcitrat und Metallascorbiat, besonders
bevorzugt Metallacetat eingesetzt. Zudem wird ein insbesondere für die Anwendung des vorangegangenen Elektrolyten geeignetes Verfahren
offenbart, wobei dieses Verfahren vorteilhafterweise einen geschlossenen Stoffkreislauf aufweist. Durch den Einsatz der Erfindung werden
insbesondere poren- und rißfreie Metallüberzüge mit konstanten Schichteigenschaften über einen Anwendungszeitraum des Bades von mindestens
14 - 22 MTO gleichmäßig abgeschieden.
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